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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistiriimesi ve kullanicinin gavenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grinin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitim gérmus uzman personel igin hazirlanmis-
tir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine acik olmali ve
uygulanmalidir.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bag sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, Uyari, ipucu: Bu sembol yardimci ek bilgileri ve basarili bir is
icin gereken ipuglarini karakterize etmektedir.

Uyari: Bu sembol arizalarin, hatali fonksiyonlarin, cihaz veya tesis ha-
sarlarinin engellenmesi i¢in kullanilan uyarilar karakterize etmektedir.

Dikkat: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar zarar gérebilirler.

Uyari: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyulmadigi takdirde
insanlar ciddi veya 6lumle sonuclanabilecek bir zarar gérebilirler.

Tehlike: Bu sembolle karakterize edilen bilgilere uyuimamasi in-
sanlarin ciddi veya 6limle sonuglanacak bir zarar gérmesine neden
olacaktir.

Ex uygulamalar

Bu sembol, Ex uygulamalar i¢in yapilan 6zel agiklamalari géstermek-
tedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

islem sirasi
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Bertaraf etme
Bu sembol, bertaraf edilmesine iliskin 6zel agiklamalari gosterir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu dokimantasyonda belirtilen tlim islemler sadece egitimli ve tesis
isleticisi tarafindan yetkilendiriimis uzman personel tarafindan yapila-
bilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

VEGABAR 29 cihazi, proses basing ve hidro statik doluluk seviyesi
Slgtimiinde kullanilan bir basing transduktoridur.

Kullanim alanina iliskin detayli bilgiler igin " Urtin tanimi" bslimiine
bakin.

Cihazin isletim glvenligi sadece kullanma kilavuzunda ve muhtemel
tamamlayici kilavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mimkundur.

2.3 Yanhs kullanma uyarisi

Amaca veya 6ngoriilen sekle uygun olmayan kullanma halinde (6rn.
yanlis montaj veya ayar nedeniyle haznenin tagsmasi) bu trln, siste-
min pargalarinda hasarlar olusmasi gibi kullanima 6zgu tehlikelere yol
acabilir. Bunun sonucunda nesneler, kisiler ve ¢cevre zarar gorebilir.
Ayrica bu durumdan dolayi cihazin guvenlik ézellikleri yavaslayabilir.

2.4 Genel giivenlik uyarilan

Cihaz, standart yonetmeliklere ve yénergelere uyuldugunda teknolo-
jinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik agidan kusur-
suz ve isletim glvenligi mevcut durumda isletilebilir. Kullanici, cihazin
arizasiz bir sekilde isletiminden sorumludur. Cihazin arizalanmasina
yol acabilecek agresif veya korozif Urlin ortamlarinda kullanimda,
operatériin uygun énlemleri alarak cihazin dogru ¢alisacagindan emin
olmasi gerekmektedir.

Kullanici, bu kullanma kilavuzunda belirtilen givenlik agiklamalarina,
yerel kurulum standartlarina ve gegerli glvenlik kurallari ile kazadan
kaginma kurallarina uymak zorundadir.

Kullanma kilavuzunda belirtilen islemleri asan mudahaleler giivenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayi sadece imalatgi tarafindan
yetkilendirilmis personel tarafindan yapilabilir. Cihazin yapisini degis-
tirmek veya iceriginde degisiklik yapmak kesinlikle yasaktir. Glivenlik
nedeniyle sadece Ureticinin belirttigi aksesuarlar kullanilabilir.

Tehlikeleri 6nlemek igin, cihazin tUzerindeki glvenlik isaretlerine ve
aciklamalarina uyulmasi gerekir.
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

°
1

Bu kullanim kilavuzunun
gecerlilik alani

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:
e VEGABAR 29 basing 6lgme transdiktorl

e " Belgeler ve Yazim" bilgilendirme formu su bilgilerle birlikte verilir:
— Cihazin seri numarasi
— Taranan seyin dogrudan gérintilenebilmesi igin linkli QR kodu

e " PIN ve Sifreler" yazili bilgi pusulasi (Bluetooth'lu modellerde)
beraberinde:
— Bluetooth giris sifresi

e " Access protection" yazili bilgi pusulasi (Bluetooth'lu modellerde)
beraberinde:
— Bluetooth giris sifresi
— Acil durum bluetooth erigim sifresi
— Acil cihaz sifresi

Teslimat kapsamindaki diger bilesenler:

e DokiUmantasyon
— Minik kullanim kilavuzu VEGABAR 29
— Exigcin 6zel " Givenlik Uyanlar" (Ex modellerinde)
— Kablosuz teknoloji ruhsatlari (Bluetooth modellerinde)
— Gerekmesi halinde baska belgeler

Bilgi:
Bu kullanim kilavuzunda opsiyonel cihaz ézellikleri de tanimlanmakta-
dir. Teslimat kapsaminin icerigi verilen siparisin icerigine baghdir.

Bu kullanim kilavuzu asagidaki cihaz modelleri icin kullanilabilir:

e 1.0.0 Ustl donanim surdmu
e 1.3.0 Ustu yazilim strimu
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Bilesenler

Model etiketi

Belgeler ve yazilim

3 Uriin tanimi

Res. 1: VEGABAR 29 cihazinin égeleri

Proses baglantisi

Elektronik gévde

LED isikli halka
Havalandirma/basing dengeleme
Konnektor

RN =

Model etiketi cihazin tanimlamasi ve kullanimi igin en énemli bilgileri

icermektedir.

VEGA
@{PP -22232922B
CE€:

© 12V..35V ==

G 4..20mA
1P66/1P67/69, TYPE 6P
MWP 33bar (3300kPa)
0..2,5bar (0...250kPa) rel
AL203, FKM, 316L

+
27290\
)
@ ()

a2
®’~E 123456

s/n 12345678

2019

A .-
www.vega.com EF [=
D-77761 SCHILTACH, CEgaeid

Made in Germany

®

Res. 2: Model etiketinin yapisi (Ornek)

Siparis/seri numarasi

Onay alani

Teknik 6zellikler

Baglanti atama

Bluetooth giris sifresi

Cihaz doktimantasyonu icin QR kodu

[SWS IR NEORIVEEN

" www.vega.com" adresine gidin ve arama alanina cihazinizin seri

numarasini girin.
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3 Uriin tanimi

Olgiim biyiiklikleri

Uygulama alani

Olgiim ortamlari

Olgiim sistemi

Oradan cihaz hakkinda su bilgileri bulacaksiniz:

e Siparis verileri

e DokiUmantasyon

e Yaziim

Alternatif olarak her seyi akill telefonunuzdan alabilirsiniz:

e Cihazin model etiketinden QR kodunu tarayin veya
e seri numarayl manuel olarak VEGA Tools uygulamasina girin
(Magazalarda Ucretsiz olarak bulunmaktadir.)

3.2 Calisma sekli
VEGABAR 29 su proses degerleri 6lgimu icin uygundur:

e Proses basinci
e Seviye

A

N

O

Res. 3: Proses basincinin VEGABAR 29 ile él¢imui

VEGABAR 29, hemen hemen tiim sanayi alanlarinda kullanima elve-
rislidir. Su basing sekillerinin élgtimunde kullanilir.

e Asirn basing
e Mutlak basing
e Vakum

Olgim ortamlari gaz, buhar ve swvilardir.
Cihaz, ylUksek isili ve ylksek basingl uygulamalar igin 6ngérilmastur.

Proses basinci, proses zari (izerinden sensér 6gesine etki eder.
Orada belli bir ¢ikis sinyaline dénusturulerek, élgim degeri olarak
verilecek bir direng degisikligine neden olur.

Piezo direncli sensoér 6gesi
100 bar'a kadar olan 6l¢iim araliklarinda dahili bir basing tagima sivisi
olan piezo direncli bir sensér 6ge kullanilmaktadir.
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3 Uriin tanimi

Olciim sistemi - Isi

Sizdirmazlik konsepti

Res. 4: Piezo direncli sensér égesi olan 6l¢iim sisteminin yapisi

1 Zar

2 Diyafram contasi sivisi
3 Temel madde

4 Sensér égesi

Genlesme ol¢iim seridi-(DMS) sensor 6gesi )
250 bar ve Ustll 6l¢tim araliklarinda genlesme 6l¢iim seritli (GOS) bir
sensor elemani (kuru sistem) kullanilir.

Res. 5: DMS sensér elemanli élglim sisteminin yapisi
1 Basing silindiri

2 Proses zan

3 Sensér égesi

ilgili sensér elemanindaki sicaklik senséril, aktiiel proses sicakligini
Olcer. Sicaklik degeri 6rnegin Bluetooth Gzerinden goruntilenir.

Olglim sistemi simsiki kapatilmis ve prosesle etkilesimi kalmamistir.

Proses baglantisina prosese karsi sizdirmazlik kazandirmak igin bu
ise uygun bir conta kullanilir. Bu musteride kurulum yapilacagi zaman
proses baglantisina bagli olarak teslimat kapsaminda da hazirda bek-
letilmelidir. Bkz. BoIUm " Teknik Veriler", " Malzemeler ve Agirliklar".

3.3 Ektemizlik ydntemleri

VEGABAR 291in, " yag, gres ve silikon yagi kullaniimayan" modeli
de mevcuttur. Bu cihazlar, 6zel olarak gres, yag, oksit veya silikon-
dan (LABS icermeyen) arindiran 6zel bir temizleme yonteminden
gecmigtir.

1) Bei Reinigungsverfahren "Oksijenli kullanimlar i¢in sivi yagsiz, gressiz ve
silikonsuz"" temizlik proseslerinde, ayrica 100 bar 6lgiim aralidi igin
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3 Uriin tanimi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

Depolama ve transport
1sisl

Kaynak destegi, disli ve
hijyen adaptorii

Prozese katilan tim pargalar ve disaridan ulasilabilecek tim ylzeyler
bu 6zel temizlik strecinden gecer. Son derece yliksek bir temizlik
diizeyinin tutturulabilmesi icin, cihazlar temizlik strecinin hemen
ardindan plastik bir folyo ile ambalajlanir. Bu yuksek temizlik diizeyi,
cihaz orijinal ambalajindan cikariimadigi siirece bozulmadan devam
eder.

Dikkat:

Bu modeldeki VEGABAR 29 oksijenli uygulamalarda kullaniimamali-
dir. Bu tir uygulamalar igin " Oksijenli kullanimlar igin yagsiz, gressiz
ve silikonsuz" olan ézel modelli cihazlar mevcuttur.

3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi igin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmigtir.

Cihaz ambalajlar kartondandir, bunlar ¢evre dostudur ve yeniden
kullanilabilirler. Ozel modellerde ilaveten PE képiik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden doniisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen agiklamalar g6z énlinde bu-
lundurularak yapiimalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya gbze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmis parcalar montaja kadar kapali ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmis parcalar, baska turll belirtiimemisse sadece asagida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

e Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes iginlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kaginin

Depo ve nakliye sicakligi konusunda " Ek - Teknik 6zellikler - Cevre
kogullar" bélumune bakin.
e Bagllnem %20 ...85

3.5 Aksesuar

Burada belirtilen aksesuarlara iligkin kullanim kilavuzlarini web sitemi-
zin indirilebilecek dosyalar béluminde bulabilirsiniz.

Kaynak destekleri cihazin prosese baglantisini saglar.
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3 Uriin tanimi

Vidal adaptérler ve hijyen adaptérleri, standart vidal baglantisi
olan cihazlarin, proses hijyen baglantilarina, kolayca baglanmasini
saglarlar.

Montaj aksesuari VEGABAR 29 cihazina uyan montaj aksesuari sifonlari, durdurma
ventillerini ve élgiim cihazi tutacagini kapsar.
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4 Monte edilmesi

Cevre kosullari

Proses kosullari ﬁ

izin verilen proses basin-
c1 (MWP) - cihaz

Neme karsi1 koruma

4 Monte edilmesi

4.1 Genel talimatlar

Cihaz, DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geregince normal ve
ileri gevre kosullari igin uygundur. Hem i¢ hem dis alanda kullanilabil-
mektedir.

Uyari:

Cihaz guvenlik nedeniyle sadece onaylanan proses kosullarinda
calistinlabilmektedir. Bunun hakkindaki verileri kullanim kilavuzunun *
Teknik Veriler" béluminden ya da model etiketinden okuyabilirsiniz.

Bu nedenle montajdan énce proseste yer alan tim cihaz pargalarinin,
s6z konusu olabilecek proses kosullarina uygun oldugundan emin
olun.

Bu parcalar arasinda sunlar sayilabilir:

e Olgiime etkin yanit veren parca
e Proses baglantisi
e Proses igin yalitimlama

Proses kosullar arasinda sunlar sayilabilir:

Proses basinci

Proses sicakhgi

Malzemelerin kimyasal 6zellikleri
Abrazyon (cizilme) ve mekanik 6zellikler

Maksimum proses basinci, "MWP" (Maximum Working Pressure)
olarak model etiketinde belirtilir, bakiniz " Yapisi* bélimu. MWP, élgim
hucresi ve proses baglantisi kombinasyonun en algak basingl elema-
nini dikkate alir ve siirekli bu basingta bulunabilir. Veri, +20 °C (+68 °F)
referans sicakligina iliskindir. Bu, bir 6lciim hicresinin bir géreve bagl
olarak proses baglantisinin izin verilen basing araligindan daha yuik-
sek bir 6lgciim araligi ile monte edilmis olmasi halinde de gegerlidir.

Bundan baska, érnegin flanslarda, proses baglantisinin sicaklik deger
kaybi izin verilen proses basing araligini séz konusu standarta bagli
olarak sinirlayabilir.

Uyari:

Cihazda hasar olusmamasi icin, referans sicakligina uyularak kontrol
basinci yalnizca kisa bir siire i¢in tespit edilen MWP'nin 1,5 kat Gze-
rine cikabilir. Bu baglamda proses baglantisinin ve dl¢im hicresinin
asin yuk tagsima kapasitesi géz éninde bulundurulmustur (bakiniz "
Teknik veriler" bélumu).

Cihazinizi, nemlenmeye karsi, su 6nlemleri alarak koruyun:

e Uygun bir baglanti kablosu kullanin ( Gii¢ kaynagina baglanmasi"
bélumine bakiniz)

e Disli kablo baglantisini (konnektéri) sikistirin

e Disli kablo baglantisinin (konnektér) éniindeki baglanti kablosunu
arkaya itin

12
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4 Monte edilmesi

Havalandirma ve basing
dengeleme

Vidalama

A

izin verilen proses
basinci (MWP) - montaj
aksesuari

Sicaklik sinirlar

Bu, dzellikle acik alanlarda, iginde (6rn. temizlik islemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapali alanlarda veya sogutulmus ve isitiimig
haznelere montaj igin gecerlidir.

Havalandirma ve basing kompanzasyonu VEGABAR 29 cihazinda,
hava gegirip nem gecirmeyen bir filtre 6gesi lizerinden gergeklesir.

T

b

r_Hm

Res. 6: Filtre 6gesinin konumu
1 Filtre égesi

Filtre 6gesinin havalandirmasinin etkin bir sekilde gerceklestirilebilme-
si icin filtre 6gesinde hig bir cokelme olmamalidir.

Digli baglantili olan cihazlar, uygun bir vida anahtari ile proses baglan-
tisinin altigen vidasina vidalanir.

Anahtar agzi bkz. BoIim " Ebatlar".

ikaz:

Govde veya elektrik baglantisi vidalamak igin kullanilamaz! Vidayi
sikistirmak bazi modellerde cihazin rotasyon mekanizmasina zarar
verebilir.

Onaylanan proses basinci araligi, model etiketi (izerinde verilmektedir.
Cihaz bu basinglarla sadece, kullanilan montaj aksesuari da bu de-
gerleri karsiladigi takdirde g¢alistirilabilir. Bunu uygun flanslar, kaynak
destegi, clamp baglantilari durumunda germe halkalari ve contalari
kullanarak saglayabilirsiniz.

Daha ylksek proses sicakliklar da genelde de daha yuksek cevre
sicakliklarini ifade etmektedir. " Teknik veriler" béliminde , elektronik
govde ve baglanti kablolarinin gevresi igin verilen sicaklik st sinirlari-
nin (izerine ¢ikilmamasina dikkat edin.

@

T 1

[

@

Res. 7: Sicaklik araliklari

1 Proses sicakligi
2 Ortam sicakligi
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4 Monte edilmesi

4.2 Oksijenli uygulamalar icin uyarilar

lkaz:

A Oksijen, oksitleyici bir madde olarak yanginlara neden olabilir veya
yanginlar siddetlendirebilir. Yaglar, gresler, bazi plastikler ve kirler ok-
sijenle temas ettiginde patlayarak yanabilir. Bu durumda ciddi kisisel
yaralanma veya maddi hasar riskleri mevcuttur.

Bunlari engelleyebilmek icin digerlerinin yanisira asagidaki su 6nlem-
leri de aliniz:

e Tesisin tlim bilesenleri, —6lcim cihazlari- yaygin standartlarin veya
normlarin gerekliliklerine uygun olarak temizlenmelidir.

e Sizdirmazlik amaciyla kullanilan malzemeye bagl olarak, oksijenli
uygulamalarda belli sicakliklarin ve basinglarin tizerine gikiimamali-
dir (bkz. " Teknik veriler" bdlimu)

e Oksijen uygulamalarinda kullanilacak cihazlarin PE folyosu mon-
tajdan hemen 6nce cikariimaldir.

e Proses baglantisinin koruma folyosu cikarildiktan sonra proses
baglantisinin Gzerindeki "O2" isaretinin gérinip gérinmedigi
kontrol edilmelidir.

e Yag, gres ve kirlerin girmesi 6nlenmelidir.

4.3 Proses basincinin élgiimii

Gazlarda Olgim diizeni igin su uyarilara dikkat ediniz:
e Cihaz 6lgiim yerinin Ust tarafina monte ediniz.
Olusabilecek nem bdylece proses borusuna akabilir.
Res. 8: Boru hatlarindaki gazlarin proses basincinin élgtim dtizeni
1 VEGABAR29
2 Durdurma ventili
3 Boru hatti
Buharlarda Olgtim diizeni icin asagidaki su uyarilara dikkat ediniz:
e Baglantiyi bir sifonla yapiniz
14 VEGABAR 29 ¢ |0 linkli (ig telli baglanti (2 x transistor veya 4 ... 20 mA arti 1 x transistor)
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Sivilarda

4 Monte edilmesi
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Res. 9: Boru hatlarindaki buharin proses basincinin él¢iim diizeni
1 VEGABAR 29

2 Durdurma ventili

3 U veya daire seklinde sifon

4 Boru hatti

Boru dirseklerinde olusan nem, koruyucu bir su tabakasi gérevi gorar.
Bu su tabaka ile, yuksek isili buhar uygulamalarinda 6lgim konverto-
rinde ortalama < 100 °C isI saglanir.

Olciim diizeni icin su uyarilara dikkat ediniz:
o Cihazi 6lcim yerinin alt tarafina monte ediniz.

Etkin basing hatti strekli siviyla doludur, gaz baloncuklari béylece
proses borusuna geri dénerler.

Res. 10: Boru hatlarindaki sivilarin proses basincinin élgtim diizeni

1 VEGABAR 29
2 Durdurma ventili
3 Boru hatti
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4 Monte edilmesi

4.4 Seviye ol¢iimi
Olgiim diizeni Olglim diizeni igin asagidaki su uyarilara dikkat ediniz:
e Cihazi azami doluluk seviyesinin altinda monte ediniz
e Cihazi doldurma akimindan ve bosaltimdan uzaga monte ediniz

e Cihaz karnistirma tertsbatinin basing darbelerine karsi korunakl bir
sekilde monte ediniz

1L

Res. 11: Dolum seviyesi élgciimiinde 6lgtim diizeni
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5 Besleme gerilimine baglanma

Giivenlik uyarilari

Giic kaynagi

Baglanti kablosu

M12 x 1 fis

5 Besleme gerilimine baglanma

5.1 Baglantinin hazirlanmasi
ilk olarak su givenlik agiklamalarini dikkate alin:

e FElektrik baglantisi sadece bu igin egitimini almis ve tesis isletmeci-
sinin yetki verdigi bir teknisyen tarafindan yapiimalidir.

e Asin gerilim bekleniyorsa, asiri gerilime karsi koruma cihazlari
monte ediniz

ikaz:
Baglantiyi ve/veya baglantidan ¢ikarmayi yalnizca elektrik akimini
kestikten sonra yapabilirsiniz.

Enerji beslemesine iligkin verileri * Teknik veriler" bélimunde bulabi-
lirsiniz.

Uyari:

Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandinimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W). Or:

e 2. sinif ana salter besleme 6gesi (UL1310'a gore)
e Cikis devresinin uygun i¢ veya dis kisitlanmasiyla SELV besleme
kaynagi (ekstra duslik voltajl sigorta)

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yuk altindaki disuk ¢ikis gerilimi (sen-
s6r akimi oldugunda 20,5 mA; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Elektrik devresindeki diger cihazlarn etkisi icin sensoriin " Teknik
veriler " bélimu yuk degerleri kismina bakin

Dairesel kablo kullanin. Fig baglantisina bagl olarak, kablonun dig
capini, kablo digli baglantisinin sizdirmazhidi saglanacak sekilde
se¢cmelisiniz.

Cihaz baglanti teknigine veya sinyal ¢ikisina bagli olarak blendajsiz
olarak piyasada satilan iki, u¢, dért telli kablo ile baglanmaktadir.

5.2 Baglanti prosediirii
Bu fis bagdlantisina kontra figli bir kablo gerekmektedir.
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5 Besleme gerilimine baglanma

M12 x 1 fis

Direkt kablo cikisi

5.3 Baglanti semasi

Res. 12: Baglant plani - 1O linkli (¢ telli baglanti (2 x transistor veya 4 ... 20 mA
arti 1 x transistor)

1 Gilic kaynagi
2 PNP anahtarlama
3 NPN anahtarlama
4 Akim ¢ikisi
Kontakt, konnektoér Fonksiyon/Kutupsallik
1 Gug kaynagi/Arti
2 Transistmr ¢ikisi 2 ve/veya akim Gikisi
3 Gug kaynag /eksi
4 Transistor ¢ikisi 1 ve/veya IO link portu

Res. 13: Baglanti plani - 10 linkli li¢ telli baglant! (2 x transistor veya 4 ... 20 mA
arti 1 x transistor)

1 Teller
2 Filtre baglkli kapiler boru

Telin rengi Fonksiyon/Kutupsallik

Kahverengi G kaynagi/Arti

Beyaz Transistmr ¢ikisi 2 veya akim gikisi
Mavi Guc kaynag /eksi

Siyah Transistor ¢ikisi 1 ve/veya IO link portu

5.4 Acma fazi
Cihaz acildiktan sonra kendine bir test yapar:

e Elektronigin ic testi
e Cikis sinyali, ayarlanan ariza akimina sigramaktadir 2
e Anahtar cikislarina elektrik verilir.

Sonradan guincel élgiim degeri sinyal kablosundan verilir.

2) Akim cikisi aktif ise

18
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6 Erisim glvenligi

Bluetooth giris sifresi

Acil durum bluetooth
erigim gifresi

Cihaz sifresi

Acil cihaz sifresi

6 Erisim glivenligi

6.1 Bluetooth arayiizii

Kablosuz bluetooth aray(izlii cihazlar disaridan istenmeyen kisilerin
erisimine karsi korunaklidir. Bu sayede 6lciim ve durum degerlerinin
alisi da cihaz ayarlarinin bu araytizden degistiriimesi de sadece yetkili
kisilerce mumkdin olur.

Bluetooth iletisiminin kullanim araci (akill telefon/tablet/notebook)
Uzerinden kurulabilmesi igin bir bluetooth giris sifresinin olmasi gerek-
mektedir. Bu, kullanim aracinda bluetooth iletigiminin ilk kurulumu ya-
pilacaginda sisteme bir kerelik girilir. Sonra kullanim aracina kaydedilir
ve bir daha tekrar girilmesine gerek kalmaz.

Bluetooth giris sifresi her bir cihaz icin mUnferittir. Bu, Bluetooth'lu
cihazlarda cihazin gévdesi tizerinde yazdinlmistir. Ayrica bu sifre ci-
hazla birlikte verilen ve Gzerinde " PIN ve Sifreler" yazili bilgi pusulasi
lzerinde de bulunmaktadir. Bunun yani sira bluetooth giris sifresi
cihaz modeline bagli olarak gdsterge ve ayar biriminden de okunabilir.

Kullanici Bluetooth giris sifresini, ilk baglantidan sonra degistirebilir.
Bluetooth giris sifresinin yanlis giriimesi halinde, sifrenin yeniden
girilebilmesi igin belli bir bekleme suresinin gegmesi sarttir. Bekleme
sUresi her yanlig giristen sonra biraz daha uzar.

Acil durum bluetooth erisim sifresi, bluetooth erisim sifresi hatirlana-
madigi takdirde bir bluetooth iletisiminin kurulmasini saglar. Bu degis-
tirilemez. Acil durum bluetooth kilit agma sifresi " Access Protection”
bilgi pusulasindan bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil
durum bluetooth erisim sifresi musteri temsilcinizden kimlik sorgula-
maniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir. Bluetooth giris sifresinin hem
kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli olarak yapilir (SHA 256
algoritmasi).

6.2 Parametrelerin korunmasi

Cihazin ayarlar (parametreler) istenmeyen degisikliklere karsi koruna-
bilir. Teslim kapsaminda parametre glvenligi deaktive edildiyse, tim
ayarlar belirlenebilir.

Parametrelerin korunmasi i¢in cihaz kullanici tarafindan istedigi bir
cihaz sifresi yardimiyla kilitlenebilir. Ayarlar (parametreler) sonra sa-
dece okunabilir ama degistirilemez. Cihaz sifresi de kullanma aracina
kaydedilir. Bununla birlikte bluetooth erigim sifresinden farkli olarak
her seferde bu sifrenin yeniden veriimesi gerekir. Kullanim uygulamasi
veya DTM kullanilacaginda kaydedilen cihaz sifresi o zaman kullanici-
ya kilidi agmasi igin 6nerilir.

Acil cihaz sifresi, cihazlarn sifresi hatirlanamadidi takdirde cihazin
kilidinin agilmasini saglar. Bu sifre degistirilemez. Acil cihaz sifresi
cihazlarin beraberinde verilen " Access protection” bilgi pusulasindan
bulunabilir. Bu belge kayboldugu takdirde, acil cihaz sifresi VEGA
temsilcinizden kimlik sorgulamaniz yapildiktan sonra tekrar alinabilir.
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6 Erisim glvenligi

Cihaz kodlarinin hem kaydedilmesi hem de iletimi her zaman sifreli
olarak yapilir (SHA 256 algoritmasi).

6.3 myVEGA'da sifrelerin kaydedilmesi

Kullanicinin bir myVEGA” hesabi varsa hem bluetooth giris sifresi hem
de cihaz sifresi ek olarak kullanici hesabinda " PIN ve Kodlar" béli-
mune kaydedilir. Bagka kullanim araglarinin kullanimi bu sayede ¢ok
daha kolay olur, ¢uinki tim bluetooth giris sifreleri ve cihaz sifreleri "
myVEGA” hesablyla baglandiginda otomatik olarak senkronize olur.

20
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7 Akill telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Baglantiy1 konfigire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erisim sifresini

gir

Baglanti kuruluyor

7 Akill telefon/tablet ile devreye almak
(Bluetooth)

7.1 Hazirlhklar

Akill telefonunuzun/tabletinizin asagidaki sistem 6n kosullarini karsila-
masina dikkat edin:

e Kullanim sistemi: iOS 8 veya daha yeni bir stirim

e sletim sistemi: Android 5.1 veya daha yeni bir siiriim
e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

" Apple App Store"dan, "< Google Play Store"’dan ya da " Baidu
Store"dan akill telefonunuza veya tablete VEGA Tools uygulamasini
yukleyebilirsiniz.

7.2 Baglantinin kurulmasi

Kullanim uygulamasini baslatin ve " Devreye alim" fonksiyonunu
secin. Akilli telefon/tablet, cevrede bulunan Bluetooth'lu aktif cihazlan
otomatik olarak bulur.

" Baglanti kurulumu ¢alisiyor" gérintulenmektedir.

Bulunan cihazlar listelenir ve otomatikman surekli arama yapilir.
Cihaz listesinden istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED géster-
gesi 4 kez mavi yanar soner.

ik baglanti saglanacaginda, islem araci ve sensér birbirlerine kimlik
sorgulamasi yapmalidir. Kimlik dogrulama basarili oldugunda, daha
sonra tekrar baglanilacaginda tekrar kimlik dogrulama yapiimaz.

Bir sonraki meni penceresinde kimlik dogrulamasi icin 6 haneli Blue-
tooth oturum sifrenizi girin. Kodu cihaz gévdesinin dis tarafinda ya da
cihazin ambalajindaki " PIN ve Sifreler" bilgi pusulasinda bulabilirsiniz.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate
each other.

‘ Bluetooth access code oK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Res. 14: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir stire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme stiresi uzar.

" Kimlik dogrulamayi bekleme" sinyali akilli telefonda/tablette goriin-
tdlenir.

Kurulan baglanti sonrasinda kumanda aracinda sensériin ayar menu-
sU géruntulenir.
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7 Akill telefon/tablet ile devreye almak (Bluetooth)

Cihaz sifresini degistir

Parametreleri girin

Bluetooth baglanti kesilirse (r. iki cihaz arasindaki mesafe ¢ok bulyuk-
se) bu bilgi, kumanda aracinda géruntulenir. Baglanti kuruldugunda
bildiri ekrandan silinir.

Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an
aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin
" Genigletilmis Fonksiyonlar", " Erisimin Korunmasi” mendlerinden, "
Parametrelerin Korunmasi” secenegine gidin.

7.3 Sensoér parametreleme
Sensor kontrol menust ikiye ayrilir:

Solda " Devreye alm", " Gosterge", " Tan" ve diger menulerin bulun-
dugu navigasyon araligini bulabilirsiniz.

Secilen meni noktasi renkli kiliftan taninir ve sag bélimde goérintile-
nir.

Sensor

Device adjustment DEVICE INFORMATION

Setup

48 Edit sensor parameters @  Devicename Software version
and settings B VEGABAR28 004005
N . Serial number
. Diagnostics 40965995
Edit status and diagnosis
information
ACTUAL MEASURED VALUES DEVICE STATUS
Pressure oK
21.8°C

33.2°C

Res. 15: Bir uygulama drnegi - Devreye alim digtiim degerleri
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8 Bilgisayar/diz UstU ile devreye almak (Bluetooth)

Sistem 6n kosullari

Bluetooth baglantisinin
etkinlestirilmesi
[

Baglantiyi konfigiire edin

Kimlik onaylama

Bluetooth erigim gifresini
gir

8 Bilgisayar/diz ustii ile devreye almak
(Bluetooth)

8.1 Hazirhklar

Bilgisayarinizin veya notebook'unuzun asagidaki sistem énkosullarini
karsiladigindan emin olunuz:

e Windows 10 igletim sistemi
e DTM Collection 10/2020 veya daha yeni bir stirim
e Bluetooth 4.0 LE veya daha yeni bir striim

Bluetooth baglantisini proje asistani Uizerinden etkinlestirin.

Uyari:

Daha eski sistemlerde her zaman entegre bluetooth LE yoktur. Bu du-
rumlarda bluetooth-USB adaptériine ihtiya¢ duyulur. Bluetooth-USB
adaptdrinu proje asistani ile aktive edin.

Entegre Bluetooth'u veya Bluetooth USB adapt6riini etkinlestirdikten
sonra Bluetooth'u olan cihazlar bulunur ve proje agacina dahil edilirler.

8.2 Baglantinin kurulmasi
Proje agacindan online parametreleme i¢in istediginiz cihazi segin.

Bluetooth ile cihaz baglantisi saglanir saglanmaz cihazin LED goster-
gesi 4 kez mavi yanar séner.

ik baglanti kurulacaginda, islem araci ve cihaz birbirlerine kimlik sor-
gulamasi yapar. llk kimlik dogrulama basariyla yapildiktan sonra, daha
sonraki baglantilarda tekrar kimlik dogrulama yapilmaz.

Sonraki menu penceresinde kimlik sorgulama i¢in 6 basamakl

bluetooth erigim sifresini girin:

3 Bluetooth O X

Authentication

Device name
Device TAG

Serial number

1) Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Bluetooth access code Forgotten your Bluetooth access code?

OK Cancel

Res. 16: Bluetooth erigim sifresinin girilmesi
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8 Bilgisayar/diz Ustl ile devreye almak (Bluetooth)

e

Baglanti kuruluyor

Cihaz sifresini degistir

Kosullar

Bu sifreyi cihaz gévdesinin disinda ya da cihaz ambalajindaki " PIN ve
Sifreler" yazili bilgi pusulasindan bulabilirsiniz.

Uyari:
Hatali bir sifre girilirse sifrenizi yeniden girmek icin bir siire gegmesi
gerekir. Her hatali giristen sonra bu bekleme suresi uzar.

" Kimlik dogrulamayi bekle" iletisi bilgisayarda/diz tstu bilgisayarda
géruntulenir.

Baglanti kurulduktan sonra cihaz DTM'i ekrana ¢ikar.

Baglanti kesildiginde (6rnegin cihaz ve kumanda araci arasindaki
mesafe ¢ok uzunsa) bu bilgi, kumanda aracinda gérintulenir. Baglanti
kuruldugunda bildiri de ekrandan silinir.

Cihaz sadece parametrelerin korunma fonksiyonu deaktive edildigin-
de parametrelenebilir. Cihaz tarafiniza teslim edildiginde parametre-
lerin korunma fonksiyonu fabrikada deaktive edilmistir. Bunu her an
aktive edebilirsiniz.

Kisisel 6 basamakli bir cihaz sifresi girmeniz tavsiye edilir. Bunun igin
" Genigletilmis Fonksiyonlar", " Erisimin Korunmasr” menulerinden, "
Parametrelerin Korunmasi” segenegine gidin.

8.3 Parametreleme

Cihazin Windows yukll bir bilgisayarla parametrelendiriimesi icin
PACTware konfigiirasyon yazilimi ile FDT standardina uygun bir cihaz
surlicusiine (DTM) gerek vardir. HGuncel PACTware versiyonu ve
mevcut tim DTM’ler bir DTM koleksiyonunda 6zetlenmigtir. Ayrica
DTM’ler FDT standardina uygun diger ¢ergeve uygulamalara bagla-
nabilir.

VEGA Procicassstent e Semor # Onine Parametrerung

EMEIRNELNE

nnnnnnnnn

mmmmm

Res. 17: Bir DTM'in gériinttilii érnedi - Akim ¢ikisi seviyeleme

24
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9 Menuye genel bakis

9 Meniiye genel bakis

9.1

Baslangic resmi (App)

VEGA Tools uygulamasi ve DTM (Bluetooth)

Menii secenegi

Cihaz bilgisi

Giincel dlciim degerleri

Cihaz durumu

Baglangic resmi

Cihaz ismi, yazilim versiyo-
nu, seri numarasi

Basing, ¢ikis akimi, anahtarlama
durumu, 6lgiim hazne sicakligi, e-

Tamam, hata gos-
tergesi

lektronik sicakligi, sensér TAG

Temel fonksiyonlar

Menii secenegi Parametre (VDMA 24574-1'e | Diizenleme alani Temel ayar
gore kod)
Olgiim yeri ismi Olgiim yeri ismi 19 alfanimerik karakter/6zel ka- | Sensor
rakter
Anahtarlama ¢ikigi Anahtarlama noktasi (SP1) % 25,00 %
Geri anahtarlama noktasi (RP1) | siciim araliginin baslangci ... 1- | % 23,00
Ustteki deger penceresi (FH1) | ¢Um araliginin sonu % 25,00
Alttaki deger penceresi (FL1) % 23,00
Anahtarlama gecikmesi (DS1)
Geri anahtarlama noktast gecik- |0 -+ 608 0s
mesi (DR1)
Anahtarlama ¢ikigi 2 Onceki anahtarlama gikisina gore
Akim ¢ikig Zero 4 mA (ZEO) Olgiim araligi-
Bliim araliginin baslangic ... él- | NIn baslangici
span 20 mA (SPN) ¢lm araliginin sonu Olgiim araligi-
nin sonu
Ariza durumunda davranis (FER) | < 3,6 mA, =21 mA < 3,6 mA
360°'lik durum gostergesi | Aydinlik derecesi (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
gi\'nﬁ“é')UR NE107gere- | alizasyon NAMUR NE 107'ye uygun NAMUR NE
107'ye uygun
360° durum gostergesi (a- | Aydinlik derecesi (LED) 0%, 10 %, 20 ... 100 % 100 %
nahtarlama cikis!) Sinyalizasyon NAMUR NE
Anahtarlama cikisi )
107'ye uygun
Anahtarlama ¢ikisi Kirmizi, sar, yesil ..., minferit Sari
renk segimi, sinyalizasyon yok
Yanip séner Evet, hayir Hayir
Calisma durumu Kirmizi, sari, yesil ..., minferit Yesil
renk segimi, sinyalizasyon yok
Yanip séner Evet, hayir Hayir
Ariza Kirmizi, san, yesil ..., minferit Kirmizi
renk se¢imi, sinyalizasyon yok
Yanip séner Evet, hayir Hayir

3) Cikiglarin %'lik degerleri nominal él¢iim araligina goére, ayar bar cinsinden

yapilir
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Menii secenegi Parametre (VDMA 24574-1'e | Diizenleme alani Temel ayar
gore kod)
360°'lik durum gostergesi | Aydinlik derecesi (LED) 0%, 10 %, 20 % ... 100 % 100 %
(serbest sinyalizasyon) e 1i7acyon NAMUR NE 107'ye gére, NAMUR NE
anahtarlama ¢ikigl, serbest sin- | 107'ye uygun
yalizasyon
Arnza Kirmizi, san, yesil ..., minferit Kirmizi
renk segimi, sinyalizasyon yok
Yanip séner Evet, hayir Hayir
Calisma durumu 4 1,2, 3, 4, 5 calisma durumlari 1
Ust sinir Olciim araliginin baslangici ek- | 0,000 bar
si % 20 ... 6l¢im araliginin sonu
art % 20
Renk secimi Kirmizi, sar, yesil ..., minferit Yesil
renk segimi, sinyalizasyon yok
Yanip séner Evet, hayir Hayir
Genisletilmis fonksiyon-
lar
Menii secenegi Parametre (VDMA 24574-1'e | Diizenleme alani Temel ayar
gore kod)
Soénimleme Sénumleme (DAM) 0...9.999s Os
Termal sok bastirma sistemini Evet, hayir Hayir
etkinlestirin
Ofset diizeltme (OFS) - - 0,000 bar
Cikis Transistor fonksiyonu (P-N) pnp, npn pnp, npn

Fonksiyon Cikis (OU1)

Histerezis fonksiyonu: kilitle-

me kontagi (HNO), Histerezis
fonksiyonu: agma kontagi (HN-
C), Pencere fonksiyonu kilitleme
kontagi (FNO), Pencere fonksi-
yonu agma kontagdi (FNC)

Histerezis fonk-
siyonu kilitteme
kontagi (HNO)

Fonksiyon Gikis 2 (OU2) Histerezis fonksiyonu kilitle- 4..20mA
me kontagl (HNO), Histerezis
fonksiyonu agma kontagi (HN-
C), Pencere fonksiyonu kilitleme
kontagi (FNO), Pencere fonk-
siyonu agma kontagi (FNC),
4...20mA
Uriin ortamiyla seviyeleme | Sensére min. basing uygula 4 mA (LRV)'y1 kabul et
Sensore maks. basing uygula 20 mA (URV)'yi kabul et
Birimler Basing birimi (UNI) mbar, bar, Pa, kPa, MPa, psi, m- |bar
mH20, mmHg, inH20, inHg
Sicaklik (TMP) °C, °F °C
4) Renk kodu ile proses basing araliklar hakkinda sinyal verme ve yanip sénme
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Menii secenegi Parametre (VDMA 24574-1'e | Diizenleme alani Temel ayar
gore kod)
Erisim guvenligi Bluetooth giris sifresi Cihaza 6zgu gi-

ris sifresi

Parametrelerin korunmasi

Deaktive edildi

Sifilama

Sifilama

Tani

Menii secenegi

Parametre

Gosterge

d1, elektronik sicakhigi

Durum Cihaz durumu, parametre degistir- | Aktlel degerler
me sayacl
ibre Proses basinci, 6lcim hazne sicakli- | Aktliel degerler, minimum degerler,

maksimum degerler

Olgiim degerleri

Olgtim degerleri, cikislar, ek dlgiim
degerleri

Aktuel degerler basing, elektrik ¢i-
kisl, anahtarlama ¢ikisl, elektronik
sicakligi, 6lclim hazne sicakhigi

Olglim degeri bellegi (DTM)

Son degerler

Similasyon

Basing, elektrik ¢ikisl, anahtarla-
ma cikigi

Simiile edilen deg@erler

Sensor bilgisi

Cihaz ismi, seri numarasi, donanim
versiyonu, yazilim versiyonu, fabrika
kalibrasyon tarihi, cihaz revizyonu,
6lgtim araliginin baglangici, élgim a-
raliginin sonu

Sensor 6zellikleri (DTM)

Sensor ozellikleri

Cihaz modelinin 6zellikleri

VEGABAR 29 ¢ IO linkli Gig telli baglanti (2 x transistor veya 4 ... 20 mA arti 1 x transistor)

27




10 Tani ve hizmet

10 Tani ve hizmet

10.1 Bakim

Bakim Amaca uygun kullanildigi takdirde normal kullanimda herhangi 6zel bir
bakim yapiimasina gerek yoktur.

Yapismalara karsi 6n- Bazi uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi 6lcim sonucunu

lemler etkileyebilir. Bu nedenle ¢ok madde birikmemesi ve 6zellikle katilasma
durumlarinin é6nlenmesi igin her sensérin ve uygulamanin ihtiyacina
uygun dnlemler alin.

Temizleme Temizleme aligkanligi cihazdaki model etiketi ile isaretlerin goérinme-
sini saglar.
Su maddelere dikkat edin:

e Sadece gdvde, model etiketi ve contalara zarar vermeyen temizlik
malzemeleri kullanin
e Sadece cihaz koruma sinifina uyan temizlik ydntemlerini uygulayin

10.2 Anrizalarin giderilmesi

Ariza oldugunda yapila-  Herhangi bir arizanin giderilmesi igin gerekli dnlemleri almak teknisye-
caklar nin gérevidir.

Ariza nedenleri Cihaz, en Ust dlizeyde calisma giivenligi sunar. Bununla birlikte,
calisma sirasinda arizalar olusabilir. Bu, asagidaki nedenlerden de
kaynaklanabilir:

e Sensor

e Proses

e Glg kaynagi

e Sinyal degerlendirme

Arizalarin giderilmesi Alinacak ilk 6nlemler sunlardir:

e Degerlendirme ve hata bildirimleri
e Cikis sinyalinin kontrol
e Olcum hatalari ile basa ¢cikma

Diger kapsamli tani olanaklarini size kumanda uygulamasi olan bir
akilli telefon veya bir tablet, PACTware yazilimina ve gereken DTM'ye
sahip bir bilgisayar veya notebook sunar. Birgok durumda ariza nedeni
bu yolla tespit edilerek ¢ozulur.

Arizay giderdikten sonra Ariza nedeni ve alinan énlemlere bagl olarak " Calistirma" bolimuinde
yapilmasi gerekenler tanimlanan igslem adimlarini en bastan baglayarak tekrarlayin ve akla
yatkinigini ve batiinligunu kontrol edin.

24 Saat Hizmet-Cagn Bu énlemler yine de herhangi bir sonu¢ vermedikleri takdirde acil
Merkezi durumlar igin +49 1805 858550 numarali telefondan VEGA Cagri
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Cagn merkezimiz size normal ¢alisma saatleri disinda da haftada 7
gun araliksiz hizmet vermektedir.
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10 Tani ve hizmet

4 ... 20 mA sinyali

Bu hizmeti diinya capinda sundugumuz icin destek ingilizce olarak
verilmektedir. Hizmet Ucretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
dogmaktadir.

10.3 Tani, hata mesajlarn

Baglanti planina bagli olarak, gereken élgum araliginda bir miltimetre
takin. Asagidaki tabloda akim sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunlarin giderilmesi ile ilgili tanimlamalar yer almaktadir:

Hata Neden Sorun giderme

4 ... 20 mA sinyali sa- Olgiim biyikliga degisiyor Soénimlemeyi ayarla

bit degil

4 ... 20 mA sinyali yok Elektrik baglantisi hatall Baglantiyi test edin, gerekirse diizeltin
Besleme gerilimi yok Hatlarda kesinti olup olmadigini kontrol e-

din ve varsa sorunu giderin.

Calisma gerilimi gok duslk, yikleme di- | Kontrol edin ve gerektigi takdirde uyar-

buyuk; 3,6 mA'dan kiiguk

renci cok ylksek layin
Kabloda kisa devre Kontrol edin ve gerekirse onarin
Akim sinyali 22 mA'dan | Sensor elektronigi arizali Cihaz modeline bagli olarak cihazi ya de-

gistirin ya da onarima génderin

LED isikl halka Cihazdaki LED 1sik halkasi (Bkz " Yapi" bolimu) su bilgileri vermekte-
dir:
e Cihaz durumu
e Transistor ¢ikisinin anahtarlanma durumu
e Calisma durumu ®
Bu, yardimci bir ara¢ olmaksizin kolay bir sekilde yerinde tani yapilma-
sina izin verir, bkz. asagidaki tablo:
LED 1s1kh halka Transistor cikigi
Renk ® Surekli 1s1k Yanip séner
Yesil NE 107 gére " Bakim lhtiyaci" Acik (yuksek ohm'lu)

Sar

Giig kaynagi acik, arizasiz isletim | mesaji var

- Kapali (disiik ohm'lu)

Kirmizi Gug kaynagi agik, arizali igletim | NE 107 geregince " Fonksiyon Acik (yuksek ohm'lu)

Kontroli", " Spesifikasyon Digi"
oder " Simiilasyon Durumu" me-
saji var

Uyari:
M12 x 1 figli cihazlarda paslanmaz ¢elik; LED isik halkasi bulunma-
maktadir.

5) Renk kodu ile proses basing araliklarinin sinyal vermesi ve yanip sénmesi,
VEGA araci uygulamasi ve/veya PACTware/DTM ile ayar konfiglrasyonu
muamkinddr.

6) Teslimatin durumu; VEGA Tools uygulamasi ve/veya PACTware/DTM kullani-
larak ayar yapilabilir
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10 Tani ve hizmet

Durum mesajlari

10.4 NE 107 geregince durum mesaijlari

Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye gore otomatik bir kontrol ve tani
aracl bulunmaktadir. Asagida belirtilen tablolarda tanimlanan durum
mesajlariyla ilgili detayli hata mesajlari " Tani" men( segeneginde s6z
konusu ayar aracinda goérulur.

Durum mesajlar asagida belirtilen kategorilere ayriimigtir:

e Kesinti

e Fonksiyon kontroll

e Spesifikasyon disinda
e Bakim ihtiyaci

ve piktogramlar ile belirtilir:
@ @ ® @

Res. 18: Durum mesajlarinin piktogramlari

Arniza (Failure) - kirmizi

Spesifikasyonun disinda kalan (Out of specification) - Sar
Fonksiyonun kontrolii (Function check) - Turuncu

Bakim (Maintenance) - Mavi

NN =

Ariza (failure):
Cihazda bir fonksiyon arizasi tespit edildiginde cihaz bir ariza mesaji
verir.

Bu durum mesaji daima aktiftir. Kullanici tarafindan kapatiimasi mim-
kin degildir.

Fonksiyon kontrolii (function check):

Cihazda calisiimakta, 6lgim degeri gegici olarak gecerli degil (6rne-
gin, bir simllasyon sirasinda)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Spesifikasyonun disi (out of specification):
Cihaz spesifikasyonu asildigindan dolayi 6lcim degeri glivenilir degil
(6rnegin, elektronik sicakligr)

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

Bakim ihtiyaci (maintenance):

Dis etkiler sonucu cihazin fonksiyonu kisitlanmistir. Olgiim etkilen-
mektedir, 6lcim degeri halen gecerlidir. Cihazin (6rnegin, yapismalar
nendeniyle) yakin zamanda arizalanma ihtimali olabileceginden,
cihazin bakimini simdiden planlayin.

Bu durum bildirimi standart konumdayken pasiftir.

30
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10 Tani ve hizmet

Failure

Kod Neden Sorun giderme

Metinli bildirim

FO13 Olgtim hiicresi araliginda donanim ha- | Cihazi onarima génderin

Higbir 6lcim degeri yok

tasl

FO17
Ayar suresi ¢ok kisa

Seviye ayari belirtilen degerlerin disin-
da kaliyor

Ayari degistir

F036

Calisan bir sensor yaziliminin
olmamasi

Yazilim glncellemesi hatali veya ya-
nm kalmig

Yazilim glncellemesini tekrarlayin

F080 Genel yazilim hatasi Yeniden baglatin
Genel yazilim hatasi
F110 Segilen anahtarlama noktalari birbiri- Anahtarlama noktalarinin araligini art-

Anahtarlama noktalari birbiri-
ne ¢ok yakin

ne ¢ok yakin

tirn

F111

Anahtarlama noktalari birbi-
rine gecti

Anahtarlama noktasi 1 anahtarlama
noktasi 2'den daha kiigiik

Anahtarlama noktasi 1'i anahtarlama
noktasi 2'den daha blytik segin

F260 Kalibrasyon degerlerinde test ekleme | Cihazi onarima génderin
Kalibrasyonda hata hatasi
F261 Konfiglirasyon degerlerinde test ekle- | Sifirlayin

Cihaz ayarinda hata

me hatasi

Function check

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
C700 Bir simUlasyon etkin Simulasyonu kapat

Simulasyon etkin

60 dakika sonra otomatik kapanma-
yI bekle

Out of specification

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
S600 Belirtiimeyen alanda elektronigin si- Cevre sicakligini kontrol edin

Onaylanmamig elektronik si-
cakhgi

cakhgi

Elektronigi yalitin

5604
Anahtarlama ¢ikisina fazla

yuklenildi

Cikis 1 veya 2’ye asiri yiklenme veya ki-
sa devre

Elektrik baglantisini, yuk direncini test
edin
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Maintenance

Bir cihaz araylizinde hata

Kod Neden Sorun giderme
Metinli bildirim
M504 Bluetooth’a olan i¢ iletisimde ariza Yeniden basglatin

Cihazi onarima génderin

M510

Ana kontrol mekanizmasiyla
iletisim kesik

Ekrana olan i¢ iletisimde ariza Yeniden basglatin
Cihazi onarima génderin

10.5 Yazilim giincelleme
Cihaz yaziiminin giincellenmesi Bluetooth lizerinden saglanir.
Bu is icin su bilesenler gerekmektedir:

e Cihaz

e Gugc kaynagi

o PACTware/DTM’li bilgisayar/diz Usti bilgisayar ve bluetooth USB
adaptoéru

e Dosya halinde glincel cihaz yazihmi

Hem glncel cihaz yaziimi hem de prosedur hakkinda detayli bilgileri
internet adresimizdeki indirilecek dosyalardan elde edebilirsiniz.

Dikkat:

Lisansli cihazlarn sirf belli yazilim strtimleri ile kullaniimasi 6ngé-
rulmas olabilir. Bu ylzden yazilim giincellenirken lisansin etkin kalip
kalmadigina dikkat edin.

Ayrintili bilgileri internet sayfamizdaki dosya indirme bélimiinden elde
edebilirsiniz.

10.6 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem cihaz iade formu hem de izlenecek prosediir hakkindaki detayl

bilgiyi web sitemizde dosya indirme alanindan temin edebilirsiniz. Bu

sekilde onarim, sizi bagka sorularla rahatsiz etmemize gerek kalma-

dan hizlica yapmamiza yardim etmis olursunuzu.

Onarim gerektiginde su yontemi izleyin:

e Her cihaz i¢in bir form print edin ve doldurun

e Cihazi temizleyin ve kinimasina karsi korunakli sekilde ambalajla-
yin

e Doldurulan formu ve varsa bir glivenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin

e |ade icin kullanilacak adresi yetkili bayinizden 6grenebilirsiniz. Bayi
bilgilerini web sitemizden 6grenebilirsiniz.
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11 Sokme

11.1 Sékme prosediiri

Cihazi s6kmek icin " Montaj" ve " Gli¢ kaynagina baglanmasi" bélim-
lerinde anlatilan adimlari tersten baglayarak takip ediniz.

lkaz:

Soékme islemi sirasinda tanklar ve boru hatlarindaki proses kosulla-
rini dikkate aliniz. Yiiksek basinglar veya sicakliklar, agresif ve toksik
malzemeler nedeniyle yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir. Bu
tehlikelerden gerekli 6nlemleri alarak kacininiz.

11.2 Bertaraf etmek

Cihazi bu alanda uzman bir geri déntsim isletmesine gétiriin, bu is
icin genel atik tesislerini kullanmayin.

Eger cihazdan ¢ikarllmasi mumkin olan piller varsa, énce cihazdan
mevcut bu pilleri ¢ikarin ve pilleri ayrica bertaraf edin.

Bertaraf edeceginiz eski cihazda kisisel bilgilerin kayitl olmasi halin-
de, cihazi bertaraf etmeden énce bunlari siliniz.

Eski cihazi usulline uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize basvurabilirsiniz.
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12 Sertifikalar ve onaylar

12.1 Radyo teknigi kapsaminda ruhsatlar

Bluetooth
Cihazdaki Bluetooth kablosuz modiil, yerel norm ve standartlarin
glncel durumuna uygun sekilde test edilmis ve onaylanmistir.

Onaylari ve kullanim kosullarini cihazla birlikte teslim edilen "
Kablosuz teknoloji ruhsatlar" belgelerinde veya internet sitemizde
bulabilirsiniz.

12.2 Ex alanlari ruhsatlari

Cihaz veya cihaz serisi i¢in, patlama riski olan alanlarda kullanimi
onaylanmig modeller ya mevcuttur ya da hazirlanma asamasindadir.

ilgili belgeleri internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.3 Tasma gilivenligi olarak ruhsat

Cihaz veya cihaz serisi igin, bir tasma glivenliginin parcasi olarak
kullaniimak Gzere onaylanmis modeller ya mevcuttur ya da hazirlanma
asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.4 Gida ve ilac ruhsatlari

Bu cihaz veya cihaz serisi i¢in gida ve ilag alaninda kullanilan model-
ler mevcuttur veya hazirlanma asamasindadir.

ilgili ruhsatlari internet sayfamizdan bulabilirsiniz.

12.5 Uygunlugu

Cihaz, s6z konusu llkeye 6zgu direktiflerin veya teknik diizenleme-
lerin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Cihazin uygunlugunu,
bunu belirten bir etiketlendirme ile onaylariz.

ilgili uygunluk beyanlarini web sitemizde bulabilirsiniz.

200 bar ya da daha altinda proses basinci kullanildiginda proses
baglantilarinin yapisi nedeniyle cihaz AB basing cihazlari yénergesine
uygun degildir. ”

Elektromanyetik uyumiuluk
|O-Link Gizerinden iletisim kullanilacaginda IEC/EN 61131-9 beklenti-
leri yerine getiriimektedir.

12.6 NAMUR tavsiyeleri

NAMUR, Almanya'daki proses endustrisindeki otomasyon teknigi
cikar birligidir. Yayinlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrimantasyo-
nunda standart olarak gegerlidir.

Cihaz asagida belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:

7) Istisna: 250 bar'dan itibaren 8l¢tim araliklarinda modeller. Bunlar AB basing
cihazlari direktifi kapsamindadir.
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e NE 21 - igletim malzemelerinin elektromanyetik uyumlulugu

NE 43 - Olglim konverterlerinin ariza bilgileri iin sinyal seviyesi

e NE 53 - Saha cihazlari ile gériintl ve kontrol komponentlerinin
uygunlugu

e NE 107 - Saha cihazlarinin otomatik kontrolii ve tanisi

Daha fazla bilgi icin www.namur.de sayfasina gidin.

12.7 Cevre yonetim sistemi

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik cevre korumasini surekli diizeltmeyi
hedefleyen bir gevre yénetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yOnetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalidir.

Bu taleplere uymamizda bize yardimei olun ve bu kilavuzun " Ambalaj,
Nakliye ve Depolama", " Imha" bélimunde yazili olan ¢evre uyarilarini
dikkate alin.
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13.1 Teknik 6zellikler

izin verilmis cihazlara iligkin not

Ex onayi vb. gibi izinleri verilmis cihazlar igin teslimat kapsaminda s6z konusu emniyet talimatlarin-
da bulunan teknik veriler gecerlidir. Proses kosullari veya gii¢c kaynagi gibi konularda veriler burada
verilen bilgilerden farkl olabilir.

Tum ruhsat belgeleri internet sayfamizdan indirilebilmektedir.

Malzemeler ve agirliklar
Ortamla temas eden malzemeler

Proses baglantis 316L

Zar

— Standart 316L

— 250 bar'in Gzerinde 6lciim aralidi 316L, Elgiloy (2.4711)

Proses baglantis i¢in conta (teslimat kapsamindadir)

- Disli G2 (EN 837), disli G2 i¢ G4 Klingersil C-4400
(1SO 228-1), digli G2 i¢ 11,4 mm
(1ISO 228-1), disli M20 x 1,5 (EN 837),
disli G172 (DIN 3852-A)

— Diger digli modelleri Konfiglrasyona bagh
Gida maddeleri icin olan malzemeler
Yiizey kalitesi hijyenik baglantilar, tip.

— Proses baglantisi R,<0,8 um

Malzemeler, ortamda islanmamig

Elektronik gévde 316L

Isikl halka PC

Basing tagima sivisi piezodirengli 6lcim  Sentetik yag ®

hiicresi

M12 x 1 konektér

- Kontak taslyici/gévde kapagi PBT/PC, 1.4404

— Kontaklar CuZn, nikel ve 0,8 um altin kaplama
Direkt kablo cikisi

- Kablo alani PBT/PC, 1.4404

- Kablo PUR

Agirlik yaklasik 0,25 kg (0.55 Ibs)

Sikma torklari

Proses baglantisi icin maks. sikma torku (6rnekler)

— Clamp 5/10 Nm (3.688/7.376 Ibf ft)
— Varivent 20 Nm (14.75 Ibf ft)

8) 100 bar'a kadar ¢lciim araliginda diyafram sivisi. 250 bar'dan yiiksek 6l¢tim araliklarinda kuru 6lgtim hicresi.
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- Disli G¥% (ISO 228-1), G¥% (DIN 3852- 30 Nm (22.13 Ibf ft)

E), M30 x 1,5, Ingold, NPT baglantilar

— SMS, boru soket DIN 11851,
DIN 11864-1, A kalibi

- Disli G2 (EN 837), G1 (ISO 228-1),

G1%2 (DIN 3852-A)
— Konik digli G1

40 Nm (29.50 Ibf ft)

100 Nm (73.76 Ibf t)

50 Nm (36.88 Ibf ft)

Giris biyukligi

Burada verilen degerler genel bilgi verme amaghdir ve dlgiim hlcresine iligkindir. Proses baglan-

tisinin malzemesi, yapi sekli ve basing turli nedeniyle kisitlamalarin olmasi mimkdindir. Model
etiketlerindeki veriler gegerlidir. ©

bar/kPa cinsinden nominal 6l¢iim araliklari ve asiri yiik tasiyabilme kapasitesi

Nominal 6l¢iim araligi

Asin yiik tagsima kapasitesi - Mak-

simum basing

Asir1 yiik tasima kapasitesi - Mi-

nimum basing

Asiri basing
... +0,4 bar/0 ... +40 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
.. +1bar/0 ... +100 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
.. 42,5 bar/0 ... +250 kPa +10 bar/+1000 kPa -1 bar/-100 kPa
..+5 bar/0 ... +500 kPa +20 bar/+2000 kPa -1 bar/-100 kPa
..+10bar/0 ... +1000 kPa +40 bar/+4000 kPa -1 bar/-100 kPa

+120 bar/+12 MPa

-1 bar/-100 kPa

.. +60 bar/0 ... +6000 kPa

+300 bar/+30 MPa

-1 bar/-100 kPa

..+100 bar/0 ... +10 MPa

+300 bar/+30 MPa

-1 bar/-100 kPa

.. +250 bar/0 ... +25 MPa

+500 bar/+50 MPa

-1 bar/-100 kPa

0
0
0
0
0
0... +25 bar/0 ... +2500 kPa
0
0
0
0
0

.. +600 bar/0 ... +60 MPa +1200 bar/+120 MPa -1 bar/-100 kPa
... +1000 bar/0 ... +100 MPa +2000 bar/+200 MPa -1 bar/-100 kPa
-0,2 ... +0,2 bar/-20 ... +20 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
-0,5 ... +0,5 bar/-50 ... +50 kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
-1...0bar/-100 ... O kPa +4 bar/+400 kPa -1 bar/-100 kPa
Mutlak basing
0...1bar/0 ... 100 kPa +4 bar/+400 kPa 0 bar abs.
0...2,5bar/0 ... 250 kPa +10 bar/+1000 kPa 0 bar abs.
0...5bar/0 ... 500 kPa +20 bar/+2000 kPa 0 bar abs.
0... 10 bar/0 ... 1000 kPa +40 bar/+4000 kPa 0 bar abs.
0...25bar/0 ... 2500 kPa +120 bar/+12 MPa 0 bar abs.

9) Asin ylik tagima kapasitesine ait bilgiler referans sicakliginda gegerlidir.
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psi cinsinden nominal élciim araliklari ve asiri yik tasima kapasitesi

Nominal él¢iim araligi Asin yiik tasima kapasitesi - Mak- | Asin yiik tasima kapasitesi - Mi-
simum basing nimum basing

Asiri basing

0 ... +5 psig +60 psig -14.5 psig

0 ... +15 psig +60 psig -14.5 psig

0 ... +30 psig +145 psig -14.5 psig

0 ... +75 psig +290 psig -14.5 psig

0 ... +150 psig +580 psig -14.5 psig

0 ... +300 psig +1740 psig -14.5 psig

0 ... +900 psig +4350 psig -14.5 psig

0 ... +1450 psig +4350 psig -14.5 psig

0 ... +3000 psig +7250 psig -14.5 psig

0 ... +9000 psig +17400 psig -14.5 psig

0 ... +15000 psig +29000 psig -14.5 psig

-3 ... +3 psig +60 psig -14.5 psig

-7 ... +7 psig +60 psig -14.5 psig

-14.5 ... 0 psig +60 psig -14.5 psig

Mutlak basing

0...+15psi +43 psi 0 psi

0 ... +30 psi +145 psi 0 psi

0... +75 psi +290 psi 0 psi

0 ... +150 psi +580 psi 0 psi

0 ... +300 psi +1740 psi 0 psi

Ayar araliklari

Veriler nominal él¢tiim araligindan elde edilmektedir. -1 bar'dan disuk basing degerleri belirleneme-

mektedir.

Sifir noktasi/son nokta ayari:

- Zero
- Span

izin verilen maksimum Turn Down

-20...+95%
-120 ... +120 %
Sinirsiz (tavsiye edilen 20 : 1)

Acma fazi

Calisma geriliminde baslatma suresi U

B

Calistirmayi baglatma suresi igin giren

akim

<2s
<3,6 mA

Cikis biyiikligii - Ug telli 4 ...20 mA

Cikis sinyali
Baglanti teknigi

4 ... 20 mA (aktif)
Ug tel
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Cikis sinyali araligi

Sinyal ¢ézunurlugu

Akim ¢ikisi kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Maks. ¢ikis akimi

Yk

3,8 ... 20,5 mA (fabrika ayari)

5uA

Son gegerli 6lciim degeri, = 21 mA, < 3,6 mA (Standart)
21,5mA

Gug kaynagindan yik direncine bakin

Cikis biiyiikliigii - Ug telli 1 x transistor

Cikis sinyali

Baglanti teknigi

Yik akimi

Yuke karsi dayanikliik
Kisa devre direnci
Gerilim azalmasi

Ters akim PNP

Ters akim NPN

PNP transistort veya NPN konfiglre edilebilir
Ug tel

maks. 250 mA

evet

Omrii

<3V

<10 pA

<25 A

Cikis biyiikliigii - Ug telli 2 x transistor

Cikis sinyali
Baglanti teknigi
Yuk akimi
Yuke karsi dayaniklilik
Kisa devre direnci
Gerilim azalmasi
Ters akim PNP
Ters akim NPN
Fonksiyon

- Cikis 1

- Cikis 2

PNP transistért veya NPN konfiglre edilebilir
Ug tel

maks. 250 mA

evet

Omrii

<3V

<10 pA

<25pA

Anahtarlama cikisi veya IO linki
Anahtarlama ¢ikisi veya 4 ... 20 mA (aktif)

Cikis biiyiikligii - Ug telli 10 linki

Cikis sinyali

IEC 61131-9 geregince IO linki

Dinamik Davranig - Cikis

Dinamik karakteristik degerler - Akim ¢ikigi '

10) Dolum malzemesi ve sicakliga bagl
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100 %
90 %

10%

t—

ts

Res. 19: Proses bliytkliginde basamakli degisiklik oldugunda t, oldugunda akim ¢ikisinin davrarigi: t.: 6l zaman;
t,: artig stresi; t;: sigrama cevap stresi

1 Proses bliylikligii
2 Cikis sinyali

Biyukliik Siire

Olii zaman <2ms
Kalkis zamani (10 ... 90 %) <4ms
Sigrama cevap suresi (ti:0's, 10 ... 90 %) <6ms

Reaksiyon suresi Toplam proses blyik- <10 ms

1Ggu anahtarlamaya bagl degistiginde

transistor gikisi

Soéntmleme (Giris buyUkluginin % 63‘U) 0 ... 9 s, ayarlanabilir

DIN EN 60770-1'e gore referans kosullar ve etki blyiikliikleri

DIN EN 61298-1 uyarinca referans kosullari

— Sicaklik +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

- Bagil hava nemi 45 ...75%

- Hava basinci 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
Egim belirleme IEC 61298-2 uyarinca sinir noktasi ayari

Egim karakteristigi Lineer

Referans montaj konumu dik konumda, 6lgiim zari asagiya bakiyor

Montaj konumunun etkisi < 5 mbar/0,5 kPa (0.073 psig)

Olciim sapmasi (IEC 60770'e gore)

4 - 20 mA'lik akim cikisi icin gecerlidir ve belirlenen 6lcim dilimi temel alinmistir. Turn down (TD),
nominal aralik/belirlenen 6lgtim dilimi iligkisidir.

Kesinlik sinifi TD 1 :1'den 5 : 1'e kadar lineer TD >5 : 1 olmasi halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlana- |olmama, histerez ve tekrarlana-
mamazhk mamazhk

% 0,3 <%0,3 < 0,06 % xTD
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Ortam malzemesinin veya ortam sicakhginin etkisi

Sifir sinyalinin ortalama sicaklik katsayisi

- Seviyelenmis isi araliinda ™ % 0,15/10 K
— Dengelenmis sicaklik araliginin %0,3/10 K
disinda tip.

-40°C

-1.2%
-1.5%

Res. 20: TD'de sicaklik hatasi 1 : 1

Uzun siireli duraylik (DIN 16086 geregince)

Buradaki veriler, ayarlanmig olan 6l¢im dilimine iliskindir. Turn down (TD), nominal 6lgiim araliginin

ayarlanmig 6lgum dilimine olan iligkisidir.

Model Uzun siireli dayanikhlik
Olgiim araliklar > 1 bar < %0,1 x TD/yll

Olgiim araligi 1 bar < %0,15 x TD/yil

Olgiim arali§i 0,4 bar < %0,35 x TD/yil

Cevre kosullari

Ortam sicakligi -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
Depolama ve transport Isisi -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Mekanik cevre kosullari

Vibrasyonlar (titresimler) IEC 60271-3-4 (4 ... 200 Hz'da 5 g) uyarinca 4M8 sinifi
Darbeler (mekanik sok) IEC 60271-3-6 (50 g, 2,3 ms) uyarinca 6M4 sinifi
Darbe mukavemeti

- 1SO 4400'e gore fis IEC 62262 geregince IKO7

- M12 x 1 fisi, direkt kablo ¢ikisi IEC 62262 geregince IK05

Proses kosullari

Proses sicakligi

11) 0...+100°C (+32 ... +212 °F)
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Proses sicakhigi

— Conta standart -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
— Conta FKM (VP2/A) -20...+130°C (-4 ... +266 °F)
- EPDM (A+P 70.10-02) -40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
Sicakhgin diistriilmesi
@
70 °
(158 °FY
|
. |
(s fyr ==~ .
|
I
&%) — @
110°C 130°C
(230 °F) (266 °F)
Res. 21: Sicaklik azaltma VEGABAR 29
1 Proses sicakligi
2 Ortam sicakligi
@
70 °
(158 °F)1
C |
(104 °F)
)

Res. 22: Sicakliga bagl olarak kapasitenin diismesi VEGABAR 29, bluetooth iletisimi aktif oldugunda

1 Proses sicakligi
2 Ortam sicakligi

SIP proses sicakhgi’?

Cihaz konfigurasyonu buhara uygundur, yani élgim hicresi contasi EPDM veya FFKM (Perlast
G748), dnceki CIP temizligi maks. +80 °C'ye (+176 °F) kadar: '

Buharlama halinde

- 15 dakika +150 °C (+302 °F)

- 30 dakika +140 °C (+284 °F)

— 1 saat +135 °C (+275 °F)

Proses basinci

Maks. izin verilen proses basinci Model etiketi Uzerinde " MWP" yazisina bakiniz '
Min. izin verilen proses basinci '

—-40 ... +60°C (-40 ... +140 °F) 2mbar, (200 Pa, )

12) SIP = Sterilization in place (yerinde sterilizasyon)

13
14
15

CIP = Cleaning in place (yerinde temizlik)
MWP: Maximum Working Pressure
100bar/10 MPa'ya kadar él¢lim araliklari
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- +60 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

50 mbar

abs

(5kPa

abs)

Gosterge

Durum gbéstergesi

LED 1sikh halkasi (yesil-sari-kirmizi)

Ayar

Bilgisayar/diz Ustu bilgisayar
Akill telefon/tablet
10 link master

PACTware/DTM
Kullanim uygulmasi
I0DD

Olcgiim hiicresi Isisi

Aralik

Cozinirlik

Olglim sapmasi

Sicaklik degerlerinin veriimesi

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)

<0,2K

+3 K

Gosterge ve ayar birimi, Bluetooth, 10-Link

Bluetooth arayiizi

Bluetooth - Standart

Frekans

Maks. verici glict
Maks. katilimei sayisi
Erisim kapsami tipi '7

Bluetooth 5.0 (Bluetooth 4.0 LE’e kadar olan strimlerle

birlikte kullanilabilir)
2,402 ... 2,480 GHz
+2,2 dBm

1

25 m (82 ft)

Elektromanyetik veriler

Yuvarlak elektrik baglantisi
Direkt kablo cikisi
- Standart uzunluk

— Kendinizin belirledigi kablo boyu (met-

relik adimlarla)

M12 x 1 vidal kapagda sahip 4 kutuplu

5m (16.4 ft), 10 m (32.81 ft), 15 m (49.21 ft), 25 m
(82.02 ft), 50 m (164.04 ft)

1...49m (3.280 ... 160.8 t)

— Tel kesidi 0,34 mm? (AWG 21)
- Cap yakl. 8 mm
- Asgari bukulme yarigapi (25 °C/77 25mm
°F'de)
Giic kaynagi
U, calisma gerilimi 12...35VDC
Maks. gui¢ kullanimi ®
— Sensor 700 mW

19 Cihaz modeline bagl olarak

17) Yerel kosullara bagl; M12 x 1 fis paslanmaz ¢elik (kapal komple metal gévde) erisim kapsami yaklasik 5 met-

reye kadar (16.40 ft)
18) U, = 35V DC, cikig sinyali = 20 mA
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- Transistor ¢ikisi bagina yik '
Polarite hatasina karsi koruma

izin verilen kipirti

-U,12VDC (12V <U, < 18V)igin
-U,24VDC (18V <U,<35V)igin
Maks. yiik direnci

- Galigma gerilimi U, = 12V DC

- Caligma gerilimi U, =18V DC

Al
Entegre

<0,7V,, (16 ... 400 Hz)
<1V, (16 ... 400 Hz)

370Q
630 Q

Elektrige karsi korunma onlemleri

Potansiyel ayrimi
Koruma tipi

500V AC’ye kadar elektronik gerilimi sifir

Baglanti teknigi

EN 60529/IEC 529 geregince ko-
ruma tiri

Koruma sinifi NEMA/UL 50E'ye
uygun

M12 x 1 fig

IP66/IP67/IP69

Direkt kablo ¢ikig

IP66/IP68 (0,5 bar)

Type 6P

Deniz seviyesinin tzerinde kullanim
yUksekligi

Koruma sinifi

Kirlilik derecesi

13.2 Cihaz iletigimi 10 linki

5000 m (16404 ft)

1l
4

Surada cihaza 6zel, gerekli ayrintili gosterilmektedir. 10 linki hakkindaki diger bilgileri

www.io-link.com adresinden bulabilirsiniz.

Fiziksel katman

10 link spesifikasyonu: Revizyon 1.1
SIO modu: Evet

Hiz: COM2 38,4 kBaud

Minimum ¢evrim suresi 4,0 msn
Uzun proses kelimesi: 32 Bit
|O-Link Data Storage: Evet

Blok parametreler: Evet

Direct Parameter

Byte Parameter HexCode Remark, value
0

1 MasterCycleTime

2 MinCycleTime 0x28 4ms
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Byte Parameter HexCode Remark, value

3 M-SequenceCapability 0x2B Frametypes, SIO-Mode, ISDU
4 Revision ID 0x11 10-Link Revision 1.1

5 Input process data length - 4 Byte

5 Output process data length - 0 Byte

7,8 VendorlD 0x00, 0x62 98

9,10, 11 | DevicelD 0x00, 0x01, 0x01 | 257

Proses kelimesi
Yapisi

Bit 31 (MSB) | ... 16 15 2 1 0 (LSB)
Sensér Olgiim araliginin % 0,1'inde basing | °C biriminde sicaklik, ¢dziinirliik Out2 Out1
0,1K
Formatlar
Deger Type

Out1 1 Bit Boolean

Out2 1 Bit Boolean

Temperature 14 Bit Integer

Pressure 16 Bit Integer

Events

HexCode Type

6202 0x183A FunctionCheck

6203 0x183B Maintenance

6204 0x183C OutOfSpec

6205 0x183D Failure

Cihazlarin verisi ISDU

Cihazlarin verileri parametreler, tanim verileri ve tani bilgileri olabilirler. Gevrimsel olmayan hale
dénustrler ve 10 link master istendiginde degistirilirler. Cihaz verileri sensére yazilabilir (Write)
cihazdan okunabilir (Read). ISDU (Indexed Service Data Unit)'da, okunup okunmayacagi, yazilip

yazilmayacagi belirlenir.

10 link'e 6zgii cihaz verileri

Data ISDU (dez) ISDU (hex) Size (Byte) Data type Access Value
DeviceAccess |12 0x000C RW -

Profile Identifi- |13 0x000D 2 Unsigned8 [2] |RO 0x40, 0x00
cation
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Data ISDU (dez) ISDU (hex) Size (Byte) Data type Access Value
PD-Descriptor |14 0x000E 12 Unsigned8 RO 0x01, 0x01,
[12] 0x00, 0x01,

0x01, 0x01,
0x03, Ox0E,
0x02, 0x03,
0xOE, 0x10

VendorName |16 0x0010 31 String RO VEGA Gries-
haber KG

VendorText 17 0x0011 31 String RO www.vega.
com

ProductName |18 0x0012 31 String RO VEGABAR

ProductiD 19 0x0013 31 String RO VEGABAR
2x/3x

ProductText 20 0x0014 31 String RO Pressure sen-
sor/Pressure
switch

SerialNumber |21 0x0015 16 String RO -

Hardware Re- |22 0x0016 20 String RO -

vision

Software Re- |23 0x0017 20 String RO -

vision

Application 24 0x0018 Max. 31 String RW Sensor

SpecificTag

FunctionTag |25 0x0019 Max. 31 String RW -

LocationTag |26 0x001A Max. 31 String RW -

DeviceStatus |36 0x0024 1 Unsigned8 [2] |RO -

Detailed Devi- |37 0x0025 12 Unsigned8 RO -

ceStatus [12]

PDin 40 0x0028 4 - RO See process
data word

VEGA'ya 6zgii cihaz verileri

Data ISDU (dez) |ISDU (hex) |Size (By- |Datatype |Access |Valuerange

te)

Measurement loop name | 256 0x0100 20 String RW -

(TAG)

Switching point (SP1) 257 0x0101 4 Float RW -

- 258 0x0102 - - - -

Reset point (RP1) 259 0x0103 4 Float RW -

Switching delay (DS1) 260 0x0104 4 Float RW 0.0...60.0

Reset delay (DR1) 261 0x0105 4 Float RW 0.0...60.0

Window upper value out- | 262 0x0106 4 Float RW -

put (FH1)
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Data ISDU (dez) |ISDU (hex) |Size (By- |Datatype |Access |Value range
te)

Window lower value out- | 263 0x0107 4 Float RW -

put (FL1)

Switching delay (DS1) 264 0x0108 4 Float RW 0.0...60.0

Reset delay (DR1) 265 0x0109 4 Float RW 0.0...60.0

Switching point (SP2) 266 0x010A 4 Float RW -

Reset point (RP2) 267 0x010B 4 Float RW -

Switching delay (DS2) 268 0x010C 4 Float RW -

Reset delay (DR2) 269 0x010D 4 Float RW -

Window upper value out- | 270 0x010E 4 Float RW -

put (FH2)

Window lower value out- | 271 0x010F 4 Float RW -

put (FL2)

Switching delay (DS2) 272 0x0110 4 Float RW 0.0...60.0

Reset delay (DR2) 273 0x0111 4 Float RW 0.0...60.0

Zero/Initial value (ZEO) 274 0x0112 4 Float RW -

Span/Final value (SPN) 275 0x0113 4 Float RW -

Failure mode (IER) 276 0x0114 1 Unsigned8 |RW 0=<3,6mA,
1=>=21mA

Integration time (DAM) 277 0x0115 4 Float RW 0.0 ...9.000

Activate thermoshock 278 0x0115 1 Unsigned8 |RW 0=No, 1=Yes

suspression (TSC)

Setpoint value 279 0x0117 4 Float RW -

Transistor function (P-N) | 280 0x0118 1 Unsigned8 |RW O0=pnp, 1=npn

Function output (OU1) 281 0x0119 1 Unsigned8 |RW 0=HNO, 1=HNC,
2=FNO, 3=FNC

Function output (OU2) 282 0x011A 1 Unsigned8 |RW 0=HNO, 1=HNC,
2=FNO, 3=FNC, 4
=4...20mA

Lighting (DIS) 283 0x011B 1 Unsigned8 |RW 0=0ff, 1=On

Menu language (LG) 284 0x011C 1 Unsigned8 |RW 49=DE, 44=EN
33=FR, 34=ES,
35=PT, 39=IT,
31=NL, 7=RU,
81=JP, 86 = CN,
90=TR

Brigthness illuminated ring | 285 0x011D 1 Unsigned8 |RW 0=0%, ...
100=100%

Signalling 286 0x011E 1 Unsigned8 |RW O=individual

1=Acc to NAMUR
NE 107
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de (BT)

Data ISDU (dez) |ISDU (hex) |Size (By- |Datatype |Access |Value range
te)

Failure 287 0x011F 1 Unsigned8 |RW O=Individuall-
y colour, 1=Red,
2=0Orange, 3=W-
hite, 4=Green,
5=Blue, 6=Yellow,
7=No signalling

Switching output 288 0x0120 1 Unsigned8 |RW O=Individuall-
y colour, 1=Red,
2=0Orange, 3=W-
hite, 4=Green,
5=Blue, 6=Yellow,
7=No signalling

Operating Status 289 0x0121 1 Unsigned8 |RW O=Individuall-
y colour, 1=Red,
2=Orange, 3=W-
hite, 4=Green,
5=Blue, 6=Yellow,
7=No signalling

Signalizing operating Sta- {290 0x0122 1 Unsigned8 |RW 0...255

tus red

Signalizing operating Sta- | 291 0x0123 1 Unsigned8 |RW 0...255

tus green

Signalizing operating Sta- | 292 0x0124 1 Unsigned8 |RW 0...255

tus blue

Signalizing failure red 293 0x0125 1 Unsigned8 |RW 0...255

Signalizing failure green 294 0x0126 1 Unsigned8 |RW 0...255

Signalizing failure blue 295 0x0127 1 Unsigned8 |RW 0...255

Signalizing Switching out- | 296 0x0128 1 Unsigned8 |RW 0...255

put green

Signalizing Switching out- | 297 0x0129 1 Unsigned8 |RW 0...255

put red

Signalizing Switching out- | 298 0x012A 1 Unsigned8 |RW 0...255

put blue

Pressure unit (UNI) 299 0x012B 2 Unsigned16 | RW 1130=Pa,
1132=M-
Pa, 1133=kPa,
1137=bar,
1138=m-
bar, 1141=psi,
1146=inH20,
1149=mmH20,
1155=inHg,
1157=mmHg

Temperature unit (TMP) 300 0x012C 2 Unsigned16 | RW 1001=°C,
1002=°F

Bluetooth access co- 301 0x012D 6 String RW Numerical value
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Data ISDU (dez) |ISDU (hex) |Size (By- |Datatype |Access |Value range
te)

Protection of parameter a- | 302 0x012E 1 Unsigned8 |RO O=deativated,

djustment 1=activated (with
device code)

Device status acc.to NE | 303 0x012F 1 Unsigned8 |RO 0=Good, 1=Fun-

107 ction check,
2=Maintenance
requested, 3=Out
of specification,
4=Failure

Device status 304 0x0130 19 String RO

Detailed status 305 0x0131 4 Unsigned32 | RO

Counter for change of pa- | 306 0x0132 4 Unsigned32 | RO

rameters (PCO)

Pressure 307 0x0133 4 Float RO -

Pointer min. pressure 308 0x0134 4 Float RO -

Pointer max. pressure 309 0x0135 4 Float RO -

Measuring cell tempe- 310 0x0136 4 Float RO -

rature

- 311 0x0137 - - - -

Min. measuring cell tem- | 312 0x0138 4 Float RO -

perature

Max. measuring cell tem- | 313 0x0139 4 Float RO -

perature

Electronics temperature 314 0x013A 4 Float RO -

Min. electronics tempe- 315 0x013B 4 Float RO -

rature

Max. electronics tempe- 316 0x013C 4 Float RO -

rature

Current output 317 0x013D 4 Float RO

Switching output 318 0x013E 1 Float RO 0=Open, 1=C-
losed

Switching output 2 319 0x013F 1 Float RO 0=Open, 1=C-
losed

Simulation pressure 320 0x0140 1 Unsigned8 |RW 0=0ff, 1=0On

Simulation value 321 0x0141 4 Float RW -

Simulation current 322 0x0142 1 Unsigned8 |RW 0=0ff, 1=0On

Simulation value 323 0x0143 4 Float RW -

Simulation switching out- | 324 0x0144 1 Unsigned8 |RW 0=0ff, 1=0On

put

Simulation value 325 0x0145 1 Unsigned8 |RW -

Simulation switching out- | 326 0x0146 1 Unsigned8 |RW 0=0ff, 1=On

put 2

Simulation value 327 0x0147 1 Unsigned8 |RW 0=Open, 1=Close
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Data ISDU (dez) |ISDU (hex) |Size (By- |Datatype |Access |Value range
te)
Device name 328 0x0148 19 String RO -
Serial number 329 0x0149 16 String RO -
Hardware version 330 0x014A 19 String RO -
Software version 331 0x014B 19 String RO -
Device revision 332 0x014C 2 Unsigned16 | RO -
Begin of measurement 333 0x014D 4 Float RO -
range
End of measurement ran- | 334 0x014E 4 Float RO -
ge
Sistem komutlar
Command ISDU (dez) ISDU (hex) Erisim
Factory reset 130 0x082 WO
Reset pointer pressure 160 0x0A0 WO
Reset pointer temperature 161 0x0A1 WO
Reset pointer elektronic temperature 162 0x0A2 WO
Adopt 4 mA (LRV) 163 0x0A3 WO
Adopt 20 mA (URV) 164 0x0A4 WO
Adopt setpoint value 165 0x0A5 WO
13.3 Ebatlar
Baglanti teknigi
26 mm
(1.02")
~ El
R Eg [\
Sls 8l
2 36 mm 236 mm
(1.427) (142"
@ @

Res. 23: Baglanti teknigi VEGABAR 29

1 M12x 1 konektér
2  Direkt kablo ¢ikisi
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VEGABAR 29, digli baglantisi ylizey seviyesinde degil

2 36 mm ‘
(1427 | \ |
e 311 ’;sr,f"" | SW 27 mm |
(1259 ElN (1067 | £l El
SW 27 mm | glo Fl® | g~ E|Q sw27mm | gl EIR
(1.06") w El5 0| ‘ ElR 38 (1.08" ER J |
: T 2ls M20x1,5 0|2 TL QS
G% r = G% -
Eln ~
g|& me‘. E S 23 mm ‘ G
S (012" e
wle (0129 DGmT 0|S (012 | |46 mm oN
(0.24") (0.24"

C2

DU

| gl | gl
= EIS  sw27mm Elo
2 | B[S " | g3
2 I gl (1.06") I E|5,
< I ElS i E|3
®lS G% 2le
%NPT\LIt P r
el
% NPT ElS =
2 NP vls 23 mm E % g3mm
0.12") S (0.12")
%3 mm ( ~ . 2 5mm
(0.12") T (0.20")
TJ

Ly

Res. 24: VEGABAR 29, disli baglantisi yiizey seviyesinde degil

DU Disli G¥2 (EN 837), manometre baglantisi

C2 DisliM20 x 1,5 (EN 837), manometre baglantisi
LF Disli ¥2 NPT, i¢ tarafi ¥4 NPT, (ASME B1.20.1)
LY Disli ¥2 NPT (ASME B1.20.1)

Tl Disli ¥ NPT (ASME B1.20.1)

TJ Disli G¥ (ISO 228-1)
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VEGABAR 29, Disli baglantisi yiizey seviyesinde

@ 36 mm f f

SW46 mm
(1.81")

@707
(3.94")

1% NPT

(1427 |
2 31,7 mm ‘ \ el
(1.25") | c ‘ Elo ™
sw2zmm| | €| SW27 mm ‘ -1 k]
0 E1~ 0|8 (1.06" ‘ E|s s
(1.06) EZ 2o ElB
G% sle G'/Z\['"\HL‘QQ
[ ] |
- \
El~ Elx ‘ 918,4 mm = !
IS 18 Elo : €
2l Ia(0 7r1nr)n IS oz @72 i ﬂ(2049r2"7)‘
Sle . S :
= 027 m:n (1.06" 232 mm
(1.06") (1.26")
9L N9
LU

100 mm
(3.94")

22 mm
(0.87")

Res. 25: VEGABAR 29, Disli baglantisi ylizey seviyesinde

LU Disli G (ISO 228-1)
N9 Disli G% (DIN 3852-E)

C5 Digli G1 (ISO 228-1)

DA Disli G1% (DIN 3852-A)

C9 Digli 1% NPT (ASME B1.20.1)
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VEGABAR 29, konili/tiiplii bosluksuz yiizeyli disli baglanti

(@.25"

2 36 mm !
(142"
2 31,7 mm | c
(1.25") | € £
‘ EL8
\ b I
SW 41 mm : &=
(1617
G1—1
f
2 40 mm
(157"
DH

SW 41 mmp']:[

(0.98")
98 mm
(3.86")

(1.61")
G1—

=

@ 40 mm

(157"
LX

Res. 26: VEGABAR 29, konili/ttiplii baglanti

DH Disli G1 (ISO 228-1), koni 40°
LX Disli G1 (ISO 228-1), hijyenik dizayn
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VEGABAR 29, hijyenik baglanti

@ 36 mm ; ‘
1.42"
(1.42) i el \
H el
| iR | sREgs | Es
31,7 mm | o | R|Zw|® | w|z e
(1.257 | 3e ‘ Q1= EL
T 0N
T ™ [
z. ! f i W e
2 64 mm 1 E : ‘
252" o2
2 84 mm =
(3317 z L
@ 25 mm
AR FB (0.98")
@ 52 mm
(2.05")
E7
\
£l I
| El& | Elo gl
‘ N \ N E R
IS S|e
8s
o
] ? 2
= m
271 mm 2 78 mm
(2.80") (3.07")
@ 84 mm
(3.31")
FR EZ E2

Res. 27: VEGABAR 29, hijyenik baglanti

AR Klemens 2" PN 40 (o 64 mm) (DIN 32676, ISO 2852)
FB SMSDN 51PN 6

E7 Ingold baglanti PN 10

FR Varivent N50-40 PN 25

EZ Boru soket DN 40 PN 40 (DIN 11851)

E2 Boru soket DN 40 PN 40 (DIN 11864-1, A kalip)
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13.4 Sinai miilkiyet haklari

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
Www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschuitzt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nahere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuel-
le. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos estan protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor informacion revise la pagina web www.vega.com.

TnHnm npoaykummn dmpmbl BEIA 3awymiaotcst no Bcemy MUpy nNpaBamMu Ha MHTENMEKTyanbHyo
COBCTBEHHOCTb. [lanbHeliLyto MHOopMaLmio CMOTpUTE Ha caTe www.vega.com.

VEGARFIF RE S IREH MR~ HURF
B —H{E BES N M < www.vega.com,

13.5 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
can be found on our homepage.

13.6 Marka

Tum kullanilan markalarin yani sira sirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2022

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113 Phone +49 7836 50-0
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